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1. 서론

잉크젯은 가정용 프린터용으로 개발되어 널리 보급된 기

술이다. 그림 1에 나타낸 잉크젯의 작동원리를 보면 우선 원

하는 위치에 잉크젯 헤드를 이동한 후, 제어신호에 따라서 

압전(piezo) 또는 열팽창을 통하여 헤드 속의 액체에 압력을 

가한다. 이 경우에 그림에 나타낸 바와 같이 시간에 따라서 

압력을 받은 잉크는 노즐을 통하여 액체 기둥(column)을 형

성했다가 끊어지면서 액체 방울로 배출한다. 배출된 방울은 

종이, 필름, 플라스틱, 유리 등의 기판 표면 위에 충돌하여 

퍼지면서 원하는 인쇄 형상을 만들게 된다. 

이러한 잉크젯 프린팅 방식으로 전자소자를 인쇄 제작하

는 경우, 기존의 미세 패턴 제작 방법인 감광/식각 기술에 

비하여 그림 2에 나타낸 바와 같이 중금속 폐수가 발생하는 

공정 등 다수의 공정이 생략되는 효과가 있다.

고가의 공정으로 알려져 있는 자외선 감광 공정의 필요성

이 없어서 경제성이 높아질 것으로 판단된다. 또한 잉크젯

은 필요한 재료를 원하는 위치에 도포하는 디지털 제조 기

술로써 재료의 소비를 최소화하며, 식각 공정 단계 수를 줄

이고 기존의 식각 공정을 통해 배출되는 폐수의 양을 획기

적으로 줄일 수 있으리라 기대된다. 따라서 이러한 물질 배

출을 원천적으로 제거 할 수 있는 잉크젯 응용 기술이 환경 

개선에 미치는 효과는 예상하기 힘들 정도로 크다.
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그림 2. 기존 전자소자 제작기술과 잉크젯 적용기술의 비교 [1]

그림 1. 잉크젯 기술의 원리 [1]
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본 원고에서는 잉크젯 프린팅 방식을 이용한 전자소자 

제작기술의 핵심 요소기술을 개관하고, 미세 패턴을 인

쇄하기 위한 잉크젯 공정 기술을 설명하고자 한다.

2. 잉크젯 프린팅의 핵심 요소기술

3차원의 형상을 가지는 잉크 방울이 평면에 퍼지는 경

우, 인쇄 형상은 직경의 최소 1.3 배 이상의 크기를 가지

게 된다. 따라서 잉크젯으로 인쇄한 최소해상도는 대체

로 노즐 직경에 비례하며 또한 기판 표면에너지의 영향

을 받게 된다. 이러한 잉크젯 기술을 응용하여 전자소자

를 제작하기 위해서는 그림 3과 같이 잉크젯 헤드의 구

동기술, 적절한 전기적 특성이 있는 잉크 소재 기술, 인

쇄에 의해 형성된 잉크 패턴/필름의 선폭 제어기술과 인

쇄 기판(substrate) 표면에너지 제어기술의 개발이 필

요하다.

3. 압전식 잉크젯 헤드의 
구동 기술

산업용으로 널리 사용 중인 압

전식 잉크젯 헤드는 1970년대 

Epson사에 의해서 최초로 개발

되어, 현재는 Fu j i f i lm - 

Dimatix 사, Xaar사, Konica 

Minolta 사, Micro Fab 사 등에 

의하여 생산되고 있다. 그림 4에 

Micro Fab사의 단일 노즐 방식

의 잉크젯 헤드를 구동하는 제어

신호의 예와 제어신호 변화에 따

른 잉크젯 헤드의 변화를 나타내

었다.

그림 4의 잉크젯 헤드 구동용 제

어신호 그래프의 (a) - (d) 사이는 

헤드 내부 부피가 팽창되어서 잉

크가 주입되는 상태이고, (e) - 

(f) 에 헤드 내부 부피가 축소되면

서 잉크가 헤드 바깥으로 배출하

게 된다. 헤드 외부로 방출된 잉크가 방울을 이루기 위

해서는 헤드 내부의 압력파와 관련한 복잡한 현상이 관

련하게 된다. 따라서 그림 5에 나타낸 바와 같이 잉크 

방울을 안정되게 젯팅하기 위해서는 헤드 구동용 제어

신호의 전압 펄스 크기 [V] 이외에도 펄스 폭 [us] 의 제

어도 필요하다. 그림 5에서 Case A는 안정된 젯팅을 보

여주며, Case B는 잉크 방울 크기의 변화가 심한 불안

정 젯팅의 경우이다. Case C는 젯팅이 되지 않는 경우

를 보여준다.

그림 3. 잉크젯 기술의 구성 요소 [1]

그림 4. Micro Fab 사의 잉크젯 헤드 구동용 제어신호와 이에 따른 헤드 변화 [2]

그림 5. 잉크젯 헤드 구동용 제어신호의 전압 펄스 크기와 펄스 폭에 따른 젯팅 특성 변화 [2]
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4. 잉크젯 프린팅에 의해 형성된 잉크 
패턴/필름의 선폭 제어기술

잉크젯을 이용하여 미세한 선폭을 가진 잉크 패턴을 인

쇄하는 것은 상당한 산업적 수요가 있다. 그림 6을 보면 

한국생산기술연구원 인쇄전자연구센터에서 시연한 (a) 대

형 터치 패널로 유망한 실버 메쉬 전극, (b) LCD디스플레

이용 반도체(TFT) 실버 전극, (c) 터치 패널의 주변에 설

치되는 전극인 베젤 전극으로 선폭이 20 - 50 μm 수준을 

보여준다.

잉크젯을 이용하여 전극 또는 배선을 미세하게 인쇄하

기 위해서는 여러 개의 잉크 방울을 적절하게 겹치게 인쇄

하는 기술이 필요하다. 물론 기판 표면에너지를 제어하여

서 잉크 방울이 기판에서 많이 퍼지지 않게 제어하는 것이 

가장 중요하겠지만, 잉크 방울을 겹치는 비율도 미세 선폭 

인쇄에서 중요하다. 또한 나중에 인쇄된 잉크 방울에 의해

서 먼저 인쇄된 잉크 패턴의 위치가 이동되어서 잉크 패턴

의 선폭이 균일하게 되지 않는 등의 Bulging현상을 억제

하는 연구도 실제적인 응용에서는 매우 필요하다. 

5. 결론

본 고에서는 잉크젯 프린팅 방식을 이용한 전자소자 생

산기술의 기초적인 연구를 개괄하였다. 잉크젯 기술은 전

자소자 제조기술에 적용하면 공정축소에 따라서 생산원가

를 절감할 수 있으며 동시에 폐수 발생을 최소화할 수 있

는 친환경 생산 공정으로, 일본, 영국 등에서 유수의 기업

이 각 정부의 연구비 지원 하에서 연구 개발 중인 혁신기

술이다. 또한 적용되는 잉크의 종류를 단순하게 전기 전도

성 잉크, 절연성 잉크, 반도체 잉크로 교체함으로써 동일

한 장비로 전자소자 전체를 제작할 수 있는 가능성을 가지

고 있다.

현재의 기술 발전 속도를 염두

에 두면 잉크젯을 이용한 전자

소자 생산기술은 빠른 미래에 

상용화가 가능할 것으로 보이

나, 신기술이 가지는 내구성과 

신뢰성의 부족이 상용화에 걸림

돌이 될 가능성이 크다.

국내에서도 잉크젯기술에 대하여 전자산업계를 중심으

로 다양한 개발 연구가 진행 중이나, 상용화를 앞당기기 

위해서는 연구소, 대학을 중심으로 한 잉크젯 기술에 대

한 신뢰성 평가 및 신뢰성 향상에 대한 연구기반시설 구축

이 필요할 것으로 생각된다.
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(a) 터치 패널용 메쉬 전극 (b) LCD용 TFT 전극 (c) 터치 패널용 전극 

그림 6. 한국생산기술연구원에서 제작한 잉크젯 적용 실버 전극 예 [3]
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